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Der Funktionsdruck mittels Inkjettechnologie bietet sich in vielen technischen Bereichen

als alternatives Fertigungsverfahren funktionaler Strukturen an. In dieser Arbeit wur-

den Möglichkeiten und Herausforderungen des Funktionsdrucks anhand zweier Beispie-

le erörtert. Es wurde basierend auf der organometallischen Verbindung Silber(I)-2-[2-(2-

methoxyethoxy)ethoxy]acetat eine wässrige Silbertinte dargestellt, charakterisiert, mit-

tels Inkjettechnologie verdruckt und die erzeugten Silberschichten wurden charakterisiert.

Weiterhin wurde eine alternative Fertigungstechnologie für Mikrosiebe entwickelt. Hier-

bei dienten inkjetgedruckte Tropfen einer wässrigen Lösung als Templattropfen für die

Poren des Mikrosiebs. Die hergestellten Mikrosiebe wurden charakterisiert. Mittels FEM-

Simulation wurden unterschiedliche Porenanordnungen bezüglich ihrer Wirkung auf die

mechanische Festigkeit des Mikrosiebs untersucht.
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